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Mo(vazioni	
  

•  Cri,cità	
  del	
  proge3o	
  geometrico:	
  
– Surriscaldamento	
  componen(/piste	
  
– Degradazione	
  dei	
  segnali	
  (in	
  par(colare	
  quelli	
  ad	
  
alta	
  frequenza)	
  nelle	
  interconnessioni	
  

•  Se	
  non	
  considerate,	
  possono	
  portare	
  a	
  
proge^	
  non	
  funzionan(	
  o	
  con	
  affidabilità	
  
ridoVa	
  



Obie^vi	
  

•  Ges,one	
  termica:	
  
– Dimensionare	
  la	
  larghezza	
  delle	
  piste	
  
– Selezionare/dimensionare	
  dissipatori	
  

•  Integrità	
  dei	
  segnali:	
  
– Considerare	
  (e	
  controbaVere)	
  elemen9	
  parassi9	
  
interconnessioni	
  

– Realizzare	
  interconnessioni	
  con	
  par9colari	
  
geometrie	
  per	
  il	
  rou(ng	
  dei	
  segnali	
  ad	
  alta	
  
frequenza	
  


